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электронных средств», в котором освещаются теория и 
практика применения специфических для электронной 

индустрии конструкционных и технологических материалов: диэлектриков, 
проводников и полупроводников, магнитных материалов, материалов для печатных 
плат и сборочно-монтажного производства. Цель курса состоит в подготовке 
специалиста к профессиональной деятельности в области инженерно-технического 
проектирования, организации процессов создания экспериментальных образцов и 
освоения новых приборов, средств вычислительной техники и информационно-
вычислительных комплексов в производстве. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета, обучающихся по 
направлениям 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 12.03.01 
«Приборостроение» и 22.00.00«Технология материалов». 
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